IHP GmbH - Leibniz-Institut fir innovative Mikroelektronik, Im Technologiepark 25,
15236 Frankfurt (Oder)

IHP GmbH - Leibniz-Institut fir
innovative Mikroelektronik

Frau Kerstin Rudolph
Im Technologiepark 25
15236 Frankfurt (Oder)

Fax
+49 335/5625-333

Email

vergabestelle@ihp-
microelectronics.com

Ihre Anfrage vom Vergabenummer Telefon Datum

IHP-2026-007 +49 335/5625-358 25.02.2026

Rahmenvereinbarung fur die Lieferung von Biromaterial, Kopierpapier und Toner
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist beabsichtigt, die in der anliegenden Beschreibung bezeichneten Leistungen durch eine
Offentliche Ausschreibung nach UVgO zu vergeben. Es gelten die beigefiigten Bewerbungs-,
Vergabe- und Vertragsbedingungen.

Ende der Angebotsfrist 10.03.2026 12:00 Uhr
Ende der Zuschlags- und Bindefrist 09.04.2026
Liefer- / Leistungsort IHP GmbH - Leibniz-Institut fir innovative

Mikroelektronik
Im Technologiepark 25
15236 Frankfurt (Oder)

DE

Es ist eine Teilung der Gesamtleistung in Lose vorbehalten. Der Umfang der Lose ergibt sich
aus der Leistungsbeschreibung. Das Angebot kann sich auf ein oder mehrere Lose erstrecken.
Nebenangebote werden nicht zugelassen.

Ihr Angebot kdnnen Sie elektronisch in Textform einreichen.

Zusatzliche Auskiinfte Gber die Vergabeunterlagen und diese Angebotsaufforderung sind
spatestens bis zum 03.03.2026 bei dem oben genannten Auftraggeber anzufordern.

Bis zum Ende der Angebotsfrist kdnnen Sie lhr Angebot elektronisch tiber den
Vergabemarktplatz "VMP Brandenburg" zurlickziehen. Danach sind Sie bis zum Ablauf der
Bindefrist an Ihr Angebot gebunden.



Die Vergabeunterlagen finden Sie auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg
http://vergabemarktplatz.brandenburg.de

Sie kdnnen sich gern freiwillig auf der Vergabeplattform Vergabemarktplatz Brandenburg
registrieren und die Vergabeunterlagen dort herunterladen.

Dies bietet Innen den Vorteil, dass Sie automatisch tiber Anderungen in den Vergabeunterlagen
oder Uber Antworten auf Fragen zum Vergabeverfahren informiert werden. Fragen oder
Auskinfte, die auf anderen Kommunikationswegen eingehen, kénnen nicht beriicksichtigt
werden.

Registrieren Sie sich nicht, besteht eine entsprechende Holschuld, das heil3t, Sie missen sich
selbststandig informieren, ob die Vergabeunterlagen zwischenzeitlich geandert wurden und ob
wir Bieterfragen zum Vergabeverfahren beantwortet haben.

Wir weisen darauf hin, dass fiir das Stellen einer Frage zum Verfahren und fiir das Abgeben
eines Angebotes und - sofern im konkreten Verfahren einschlagig - fiir das Einreichen

eines Teilnahmeantrages oder fiir das Abgeben einer Interessenbestatigung ohnehin eine
Registrierung unumganglich ist insbesondere auch unter Betrachtung von Transparenz und
Effizienz.

Ihr Angebot ist nicht berticksichtigt worden, wenn bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist hierauf kein
Auftrag erteilt wird. Sollten Sie kein Angebot abgeben, entsteht IThnen kein Nachteil. Fur diesen
Fall wird jedoch um eine kurze Mitteilung gebeten.

Die von lhnen erbetenen, personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des
Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. lhre Angaben sind Voraussetzung fur die
Berticksichtigung lhres Angebotes nach der UVgO.

Dieses Anschreiben ist zum Verbleib beim Bewerber bestimmt. Bitte senden Sie es nicht mit
dem Angebot zurtick.

Mit freundlichen GriRRen
Im Auftrag

Anlagen:

Artikelkatalog Los 2 - Kopierpapier gedndert 25.02.2026.pdf
Artikelkatalog Los 2 - Kopierpapier geédndert 25.02.2026.xIsx
04 _02 Bewerbungsbedingungen_Land BB_vol06 .pdf
Leistungsbeschreibung geandert 11.02.2026.pdf
Artikelkatalog Los 1 - Buromaterial.pdf

Artikelkatalog Los 1 - Blromaterial.xIsx

Artikelkatalog Los 3 - Toner gedndert 24.02.2026.xIsx
Artikelkatalog Los 3 - Toner gedndert 24.02.2026.pdf



03_4 Eigenerklaerung_ILO.pdf

04_01 EKB-2024.pdf

04 _03 ZzVB-Bbg_vol08 .pdf

4.5 Erklaerung Frauenfoerderverordnung (Stand 12.2018).pdf
5.3 Vereinbarung Mindestanforderungen BbgVergG.pdf
IHP_Lieferanten-, Kundenauskunft.docx
wirt-124-uvgo-p-eigenerklaerung-zur-eignung_uvgo.pdf

CSX 51 - Angebotsdeckblatt.pdf



